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� Mercati: Microcontrollori (Market: Microcontrollers) 
� Dossier: Video su IP (Dossier: Video on IP)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati:  IC analogici (Market: Analog IC) 
� Tecnologia: Elettronica su plastica (Technology: Electronic plastic)

� Dossier: RFID (Dossier: RFiD)
� Vetrina: Circuiti di protezione (Show-case: protection device)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: MEMS (Market: MEMS)
� Tecnologia: SOC (Technology: System on Chip)

� Tecnologia: Memorie Non volatili (Technology: Non Volatile Memory)
� Vetrina: touchscreen (Show-case: touchscreen)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: Visualizzazione (Market: Vision)
� Dossier: Applicazioni Wireless aziendale 

(Dossier: Enterprise wireless applications) 

� Mercati: Schede Embedded (Market: Embedded Board)
� Tecnologia: Sensori per applicazioni automotive

(Technology: Sensor fo automotive application)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: Componenti RF (Market: RF Components)
� Tecnologia: Fuel Cell (Technology: Fuel Cell)

� Dossier: Sistemi di sicurezza nell’automotive (Dossier: Automotive safety systems)
� Tecnologia: Wimax (Technology: Wimax)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: Asic (Market: Asic)
� Tecnologia:  Soluzioni DSP (Technology: DSP Solution)

� Mercati: Componenti per la gestione della potenza 
(Market: Power Management Device) 

� Dossier: Home Automation (Dossier: Home Automation)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: IC Digitali (Market: Digital IC)
� Tecnologia: Bus seriali standard (Technology: Standard Serial Bus)

� Mercati: Logiche programmabili (Market: Fpga) 
� Vetrina: Strumentazione (Show-case: T&M)

� Dossier: Direttiva RoHS (Dossier: Directive RoHS)
� Vetrina: Tastiere (Show-case: Keyboard)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Dossier: Souzioni GPS (Dossier: GPS Solution)
� Tecnologia: Acquisizione dati per applicazioni embedded

(Technology: Data acquisition for embedded application)

� Mercati: Componenti Passivi (Market: Passive Component)
� Tecnologia: Dispositivi per il controllo motore (Technology: Motor control solution)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Dossier: ICT (Dossier: ICT)
� Mercati: Soluzioni Bluetooth (Market: Bluetooth Solution)

� Dossier: Reti Wireless (Dossier: Network Wireless)
� Tecnologie: Tecnologia LED (Technology: LED Technology)
� Distribuzione: L’opinione (Distribution: Point of View)

� Mercati: Smart Card (Market: Smart Card)
� Vetrina: Schede I\O (Show-case: Data Acquisition Board)

Dossier: Punto della situazione sugli argomenti più attuali
(Overview of most important topics)
Mercati: Analisi  di mercato supportata da Istituti di Ricerca
(Markets analysis provided by most dependable sources of information)
Vetrina: Novità di prodotto relative a un argomento specifico
(Latest products regarding a specific topic)
Tecnologia: Analisi delle tecnologie e degli scenari in atto nei settori Trainanti
(Overview of last most interesting technology)
Distribuzione: Sezione dedicata al mondo della distribuzione 
in cui si approfondiscono i temi di maggiore attualità
(Dedicated section regarding distribution strategies)

Articoli dedicati a temi di particolare interesse
(Articles related to particolar subjects)
Interviste: Contatto diretto con le aziende
(Interview: direct contact with the companies)
Tavole Rotonde: Incontro con le aziende (Round Table)
La parola alle aziende: Contributi dalle aziende  
(Company's Commentary ad suggestions)

� Intervista: Soluzioni Embedded (Interview: Embedded Solution)
� La parola alle aziende: Schede acquisizione dati 

(Company’s Commentary: Data Acquisition Board)

� Intervista: Automotive (Interview: Automotive)
� Tavola Rotonda: Direttiva RoHS (Round Table: Rohs directive)

� Intervista: Sensori (Interview: Sensors)
� La parola alle aziende: Standard Wireless: Wimax 

(Company’s Commentary: Wimax)

� Intervista: Test&Measurement (Interview: Test&Measurement)
� La parola alle aziende: Power Management 

(Company’s Commentary: Power Management)

� Intervista: MPU\MCU (Interview: MPU\MCU)
� La parola alle aziende: Telematica nell’Automotive 

(Company’s Commentary:Telematic Automotive application)

� Intervista: Identificazione a radio frequenza (Interview: RFID)
� Tavola Rotonda:Comunicazione Machine-to-Machine 

(Round Table: Machine-to-Machine)

� Intervista: Real Time Operative System (Interview: RTOS) 
� La parola alle aziende: Soluzioni EDA 

(Company’s Commentary: EDA Solution)

� Intervista: IC Analogici (Interview: Analog IC)
� La parola alle aziende: Sistemi di connessione 

(Company’s Commentary: Connection system) 

� Intervista: Test per applicazioni wireless 
(Interview: Test for wireless application)

� La parola alle aziende: Data Storage (Company’s Commentary: Data Storage)

� Intervista: Wireless Lan (Interview: Wireless Lan)
� Tavola Rotonda: La logistica nella catena distributiva 

(Round Table: Logistic and syply chain)

� Intervista: Logiche Programmabili (Interview: Fpga)
� La parola alle aziende: E-Commerce (Company’s Commentary: E-Commerce)

� Intervista: Componenti ottici (Interview: optical device)
� La parola alle aziende: Soluzioni per l’Home Automation

(Company’s Commentary: Home Automation Solution)

� Intervista:  Comunicazioni Seriali (Interview: Serial Comunication)
� La parola alle aziende: Video Digitale (Company’s Commentary: Digital Video)

� Intervista: Applicazioni USB (Interview: USB application) 
� La parola alle aziende: ZigBee (Company’s Commentary: ZigBee)

� Intervista: PCI Express (Interview: PCI Express)
� La parola alle aziende: DSP (Company’s Commentary: DSP)

� Intervista: Applicazioni Bluetooth (Interview: Bluetooth application)
� Tavola Rotonda: Automotive (Round Table: Automotive)

� Intervista: Sicuezza delle reti (Interview: Security networking)
� La parola alle aziende: SBC (Company’s Commentary: SBC)

� Intervista: Gestione della potenza (Interview: Power Management)  
� La parola alle aziende: Soluzioni DSP (Company’s Commentary: DSP Solution)

� Intervista: Nuove soluzioni nel packaging (Interview: New packaging solution)
� La parola alle aziende: Tecnologia SoC (Company’s Commentary: Soc Technology)

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE I ELECTRONICS AND AUTOMATION

IN FOCUS ATTUALITÀ FIERE
FOCUS ON TOPICS EXHIBITIONS

Mems, 21-25/01, Kobe (J)
Polymers in Electronics, 30-31/01, Monaco (D)

Display 2007, 6-8/02,  Parigi (F)
EnerMotive, 6-10/02, Rho-Pero (I); MC4 Motion Control for, febbraio

Embedded World, 13-15/02, Norimberga (D)

EMV, 6-8/03, Stoccarda (D)

Microelettronica, 15-17/03, Vicenza (I)
Cebit, 15-21/03, Hannover (D)
Smart System Integration, 27-28/03, Parigi (F)

Date, 16-20/04,  Acropolis-Nice (F)
SMT/Hybrid/Packaging, 24-26/04, Norimberga (D)

PCIM, 22-24/05, Norimberga  (D)
VforM Vision for Manufactoring, maggio

Microsys, 12-14/06, Stoccarda (D)

Electronic Display, settembre,  Wiesbaden (D)
C2 Control&Communication, settembre

European Microwave Week, 8-12/10, Monaco (D)
Forum de l’Electronique, ottobre, Parigi (F)
M2m Forum-Connecting Machines, ottobre, Parigi (F)

Vision, 6-8/11, Stoccarda (D); Productronica, 13-16/11, Monaco (D);
Pvtech Expo, novembre, Milano (I); Focus Embedded, novembre
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